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行业：半导体材料

报告日期：2026年9月13日

截至2026年9月11日收盘；2026年9月12日为周六，A股无交易，故最新有效收盘日为2026年9月11日。

本报告基于公开信息由AI自动整理生成，仅供参考，不构成投资建议
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截至2026年半年报及2026年9月，安集科技经营保持较快增长：2026年上半年实现营业收入

15.26亿元，同比增长33.72%；归母净利润5.32亿元，同比增长41.56%，但扣非归母净利润仅增长

19.35%，低于表观净利润增速，显示非经常性损益对利润增长有一定贡献。2025年公司营收25.04

亿元、归母净利润7.84亿元，分别同比增长36.47%和46.85%，研发投入约4.45亿元。

公司核心业务仍为CMP抛光液，2026年上半年收入12.04亿元，占比78.90%，毛利率55.58%；功

能性湿电子化学品收入3.13亿元，占比20.49%，同比增长51.03%，并实现集成电路大马士革电镀

液量产突破。公司具备CMP抛光液全品类布局，并向氧化铈、硅溶胶等关键磨料延伸，成长逻辑主

要来自先进制程产品放量、湿电子化学品及电镀液扩张、原材料自主可控和新增产能逐步释放。

盈利能力仍处于较高水平，但综合毛利率存在结构性波动。2025年综合毛利率为56.72%，较2024

年下降1.73个百分点，主要受功能性湿电子化学品收入占比提升、新建基地及生产系统影响；2026

年上半年综合毛利率约55.6%。公司客户以前五大客户为主，2023—2025年前五大客户收入占比均

在74%以上，2026年上半年披露口径为71.48%，客户集中度仍然较高。

截至2026年9月11日，公司股价收于219元，较52周高点366元明显回撤，收盘价低于MA5至

MA200多条均线，MACD为负、RSI（14）约34.14，短中期技术形态偏弱；近5个交易日主力资金
整体净流出。公司已向香港联交所递交H股发行上市申请，但发行规模、价格和时间尚未确定，且仍
需履行相关备案、批准或同意程序。
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公司全称 安集微电子科技（上海）股份有限公司

A股简称/代码 安集科技 / 688019

上市板块与时间 上海证券交易所科创板，2019年7月22日上市

注册地 上海市浦东新区华东路5001号金桥出口加工区（南区）

董事长/董秘 董事长 Shumin Wang（王淑敏），董秘杨逊

总股本 174,994,396 股（截至2026年4月14日，来源：2025年年度报告）

2025年营业收入 25.04亿元（250,421.79万元），同比+36.47%

2025年归母净利润 7.8365亿元，同比+46.85%

2025年扣非归母净利

润
6.9655亿元，同比+32.36%

2025年研发费用 约4.45亿元，同比+33%

数据时间口径

财务数据以2025年年报（2026-04-16披露）与 2026年半年报（2026-

08-26披露）为准；业务/产能信息取自2026年6-9月投资者关系活动记

录表；当前时点约在2026年9月之后，成稿请注明截至2026年半年报/

2026年 9月
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易混标的排除

台股“安集”（6477，光电业，台湾安集科技股份有限公司）与本标的完

全无关，检索时大量财务比率页面（毛利率30%上下、TWD计价）属该

公司，切勿混用

����()*+,-./0

化学机械抛光液（CMP抛光液）：铜及铜阻挡层、介电材料、钨、基于氧化铈磨料、衬底抛光液等全
品类；2025年营收20.40亿元、占比81.45%、毛利率58.28%；2025年营收同比+32.06%

• 功能性湿电子化学品：刻蚀后清洗液、晶圆级封装用光刻胶剥离液、抛光后清洗液、刻蚀液等；
2025年营收4.529亿元、占比18.08%、毛利率50.00%；2025年营收同比+63.73%

• 电镀液及添加剂：铜/镍/镍铁/锡银等，应用于凸点、RDI/重布线、TSV等

• 其他业务：2025年营收1157万元、占比0.46%、毛利率45.01%

• 地区结构：2025年中国大陆 24.16亿元、占比96.49%；境外 8783万元、占比3.51%；按行业
集成电路占比99.78%
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公司处于半导体材料产业链上游（关键耗材/配方环节），定位为CMP抛光液国产替代龙头，打破国
外厂商对CMP抛光液及部分湿化学品的垄断。整体属于“上游技术型高毛利、但原材料端受制于
人”的位置。

• 真实投入品：研磨颗粒（硅溶胶、气相二氧化硅、二氧化铈、氧化铝等纳米磨料）、化工原料
（酸碱、有机溶剂）、包装材料、滤芯

• 成本结构：直接材料占CMP抛光液成本约75%（2019+2021区间 75%-80%），制造费用约
17%-21%，直接人工<4%（2019-2021）

• 磨料成本占比：国金证券引公司公告称 2023年约54.6%；申万宏源研报口径为50%-70%；两
口径略有差异，均指向“磨料是最大单一成本项”（建议以最新年报“成本分析表”为准）

• 进口依赖度高（价格/供应端为主要风险点，公司本质上是关键原材料的“价格接受者+替代攻坚
者”）：研磨颗粒、包装材料、滤芯以进口为主，主要直接或间接来自日本等国家；原材料境内
外采购金额结构中国大陆占比2020年33.54%、2021年33.38%、2022年32.04%、2023H1 
29.20%，即境外/进口占比长期约66%-71%

• 供应商集中度：前五名供应商采购额占采购总额 2019年 50.71%、2020年53.21%、2021年
44.22%（相对集中）

• 自主可控进展（缓解上游卡点）：①参股公司多款硅溶胶已量产并应用于公司抛光液；②自研自
建氧化铈磨料，多款通过客户端验证并量产；③合资“山东安特纳米材料”年产1万吨芯片
CMP研磨液原料项目 2023年投产；④ 2023年收购法国 CORDOUAN TECHNOLOGIES（纳米颗
粒表征仪器）

• 注：“2026年 6月自产氧化铈磨料官宣量产”及“垂直一体化、唯一一家”等表述见于自媒体/
今日头条，未在交易所公告原文逐条核实，属方向性判断，需以公司公告为准

• 客户为晶圆厂/芯片制造商：国内中芯国际、长�存�、长�存�、华�等；中国台湾地区台�
电、联电等（合格供应商）；产品已量产应用于逻辑、存�、模�、功率器�、�	器、
�代
半导体。客户名单在�年年报/媒体中多
出现，近两年年报多以“头部客户”�指，具体名称
以最新年报“主要客户”披露为准

• 议价结构特征：晶圆厂对材料供应商存在“�证周期长（约2-3年、上百
流片验证）、一�导
入不�易��”的�定性，客户�性�、��成本高；公司议价方�为“按客户/产品具体��、



结合采购量与技术要��商定价”，非公开市�报价。故该行业不属于�� 部�!"#型“年
降”模�，$是“高��成本+定制化议价”（�证周期属行业通行�%，未在公告中量化，属
&'判断）

• 数据(口，需)：本
检索未取*可交+核实的“应收,款/营收或净利占比、应收,款周�-
数”具体年度数.，故不/断其议价地位。0为需要)1的一节；建议直接取 2023-2025年报
“应收,款”2注与“前五名客户/供应商”明3核实后4下结5。间接线索：客户为头部晶圆
厂，通常回款,期较长但信用67，需以年报数据确�。

• 客户集中度（来源已交+）：前五大客户收入占比2023年80.49%、2024年74.67%、2025年
75.65%，持8高位但9:略降。来源：公司公开回应，中国证券报/同;<（2026-05-07）。
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2021 51.08%
数据(=（研>?要

未单@净利率）

2019-2021下A/低位（50%-52%）：新产品放

量+原材料（进口磨料、部分化工原料）价格与

B率上行，C加 2021年D波基地一期投产E期

产量低、FG高（功能性湿电子化学品板块毛利

率当年HI低至22.15%）

2022 54.21%
数据(=（研>?要

未单@净利率）

2022-2024回升：产品结构升级（高毛利CMP

抛光液占比提升、先进制程与氧化铈抛光液放

量）、规模效应显现

2023 55.81%
数据(=（研>?要

未单@净利率）
产品结构升级、规模效应显现，毛利率J8回升

2024 58.45%
数据(=（研>?要

未单@净利率）

产品结构升级（高毛利CMP抛光液占比提升、

先进制程与氧化铈抛光液放量）、规模效应显

现，KL区间高点。提示：投资MN

inOPQRing.STm 的年度毛利率序@（U 2024年

记为55.23%）与上述主口径存在明显差异，V

为年度标WX位或口径不同，不采信；以年报/

证券之Y/guZu[TSuQ�处一\的“2024年

58.45%”为准

2025

56.72%（年报口径

集成电路板块

56.79%）

数据(=（研>?要

未单@净利率）

2025回]至56.7%：产品结构^化（低毛利功

能性湿电子化学品占比升至18.08%、毛利率降

至50.00%），公司明确解释综合毛利率波动

“主要系产品结构^化”，并受新建基地/生产

系统影响

公司处于半导体材料产业链上游（关键耗材/配方环节），属“上游技术型高毛利、但原材料端受制
于人”的位置_毛利率长期`定在50%-58%、显a高于多数半导体耗材同行，微bc线位于上游
高2加.端；进一步提毛利的核心d动并非提价，$是①关键原材料（磨料）自产e来的成本项内化、
②产品结构向先进制程/高毛利CMP抛光液fg、③�大基地扩产的规模效应。
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202hH1 15.26亿元 +33.72% 归母净利润5.32亿元 +41.56%

202hi2（券商j

k）
8.0亿元 +34.6% 归母净利润3.2亿元 +56.7%

202hi1 7.24亿元 +32.76% 归母净利润2.08亿元 +23.01%

2025年度 25.04亿元 +36.47% 归母净利润7.84亿元 +46.85%

2024年度（对比基

数）
18.35亿元 +48.24% 归母净利润5.34亿元

+32.51%（快报

口径+33.64%）

最新定期报告为2026年半年报（2026-08-26前后披露）；2026年�l报在本
检索截m时尚未nL。口径o明：2026H1
扣非归母净利润4.26亿元（同比+19.35%）；经营活动现金流净额 3.20亿元（同比+30.68%）；归母净资产48.43亿元
（同比+37.15%）；总资产58.69亿元（同比+16.49%）。2025年度扣非归母净利润6.97亿元（同比+32.36%），基本p
股收益4.66元，加q平均ROE 25.1r%。2024年度扣非归母净利润5.26亿元（同比+63.44%），基本 EPS 4.1s元，毛利
率58.45%，ROE 19.sh%。

202hH1归母净利同比+41.56%，但扣非归母仅+19.35%，增速明显低于归母，差额来自非经常性损
益t公u价.^动+投资收益v前约1.2亿元，经营性利润增速w于表观净利，需x意利润质量。
2026H1归母净利与扣非差额yz金{资产公u价.^动/投资收益贡献。分部方面，2026H1化学机
械抛光液收入12.04亿元（占比78.90%），毛利率55.58%；功能性湿电子化学品3.13亿元（占比
20.49%），毛利率55.99%；其他 0.09亿元，毛利率49.19%；综合毛利率约55.6%；客户结构中国
大陆占96.36%。2025年度毛利率56.72%（同比-1.73|SR）、净利率31.29%（同比+2.21|SR）；分
产品抛光液收入20.40亿元（同比+32.06%），毛利率58.28%（同比-2.88|SR）；功能性湿电子化学
品收入4.53亿元（同比+63.73%），毛利率50.00%（同比+6.79|SR）。分}：2025年度� 10~ 5
元�增3股。需标注的风险性事实（单一来源，建议进一步核实）：2026年6月底存� 12.88亿元
（较2025年�+22.7%）、应收,款 6.7亿元（较2025年�+20%以上）；2026H1��元B率波动
产生B�损= 5,512.67万元；前五大客户��占比71.48%。

1���U9VW

1�1�IJXY,Z<[\

]�KL^#,��

_�
�����`ab�cd3efg

2026年 9月3日，公司披露�关于向香港联合交易所有限公司递交H股发行并上市申请的公告�
（公告�号：2026-064）。公司已通过保�形�向香港联交所递交发行H股股�并在香港联交所上
市的申请资料，并�按�相关规定履行中国证��备案�8。公司0前已于2026年7月13日�开

��董事�
�
�议、于2026年8月5日�开2026年
二
�时股东��议相关议案。�发行H
股的具体发行规模、发行价格和发行时间尚未确定，�集资金可能用于技术研发、生产和质量能力建
�、全�客户�务及供应保�体系、�略性投资或收购、)1营�资金及其他一�公司用�。本
发
行上市仍需取*或完成中国证��、香港证��及香港联交所等相关备案、批准或同意，最�能�完
成及完成时间存在不确定性。
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公司于2026年8月27日披露2026年半年度报告。2026年上半年实现营业收入152,635.96万元，
同比增长33.72%；归属于母公司所有者的净利润53,176.38万元，同比增长41.56%；扣除非经常性



损益后归属于母公司所有者的净利润42,576.43万元，同比增长19.35%；研发投入24,621.51万元，
占营业收入约16.13%。分业务 ，化学机械抛光液营业收入同比增长29.47%，功能性湿电子化学品
营业收入同比增长51.03%；集成电路大马士革电镀液及添加剂实现量产突破。
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公司公告计¡于2026年9月10日15¢00—17¢00�开科创板 2026年半年度半导体制造、�备及材料
行业集体业£o明�，¤半年度经营成¥、财务¦�及投资者关注§¨进行交流。
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公司已于2026年6月9日完成2025年度利润分配，以总股本174,994,396股为基数，p 10股~发
现金}利5.00元（tv），合计~发现金}利87,497,198元，同时p 10股资本公�金�增3股。
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2026年 7月7日，公司披露控股股东 An©i MiSZTPªPSRZTniSQ CT. LR«.¬价�­结¥。�­股份数量为
290万股，�­价格为297.36元/股，�­总金额约8.62344亿元，占公司总股本比®约1.275%，
由21家机构投资者受­。�­完成后，控股股东持股比®由30.00%下降至28.30%。本
�­不�
导\公司控股股东或实际控制人发生^化，公司董事及高级¯理人°未参与。相关机构未来是�长期
持有尚未披露，后8需关注限�期�±后的²在³持´力。
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2026年 6月3日，公司披露部分董事及高级¯理人°³持股份计¡，³持期间为2026年6月26日
至2026年9月25日，股份来源均为股qµ¶取*，³持原�为自·资金需�。王淑敏�³持不¸过
22,420股，张明不¸过 33,546股，杨逊不¸过 22,000股，王¹º不¸过 20,000股，»¼不¸过
3,570股，合计不¸过 101,536股，按公告披露口径约占公司总股本0.058%至0.06%。³持方�包
½集中¾价及大¿交易，»¼的计¡主要为集中¾价。截至2026年9月12日，尚未检索L该计¡已
经全部完成的结¥公告，实际³持数量可能低于上述上限。
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2026年 8月5日，公司披露2024年限制性股�µ¶计¡
二个归属期及2025年限制性股�µ¶计
¡
一个归属期归属结¥À股份上市公告。该事项属于股qµ¶归属安排，并非控股股东³持，可能
增加公司流通股本，并对后8股东持股比®、p股收益及市�供Á产生ÂÃ影响。具体归属股份数量
在研>?要中未披露。
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公司2026年半年度报告披露，2026年2月27日以�Ä形�出资2,000万元�Å南Æ安Ç 51%的股
q，自2026年3月È纳入合并ÉÊ。该事项属于对外投资及子公司扩展，不属于近期重大并购交易，
体现公司向产业链及业务布局延伸。
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截至2026年9月12日，未检索L公司在2026年6月至9月期间新披露股份回购方案、回购进展或
回购注�公告。公司ËÌ上存在回购Í用证券,户及回购相关披露，但不能据0�定当前仍在实Î回
购。
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	�°¥���	��=±E²>­=>*NV�

截至2026年9月12日，未检索L公司Ï对2026年
�l度或 2026年度发布新的业£Ð告、业£
Ð增或业£Ð³公告。公司最近一份可检索L的业£Ð告为2026年1月29日发布的 2025年度业£



Ð告，Ð计 2025年度归属于上市公司股东的净利润约7.95亿元，同比增长约48.98%；该Ð告已由
后8 2025年年度报告等Ñ�财务披露所替代，不属于当前最新业£信息。

_�
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申万宏源Ò�保Ó出具的 2026年半年度持8Ô导ÕÖ报告显示，在2026年半年度持8Ô导期间，公
司及其控股股东、实际控制人、董事和高级¯理人°未受L中国证��行×处Ø、上海证券交易所?
Ù处分或�¯关注Ú；公司及控股股东不存在未履行ÒÛ的��，公司Ü不存在重大Ý规事项。截至
2026年9月12日，未发现公司在2026年9月H�¯机构Þ案、处Ø或采取?Ù处分的公告。
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股� 安集科技（688019），上海证券交易所科创板

收盘价 219.00元

日ßà 下à 3.58元，àá 1.61%

当日开盘/最高/最低 开盘219.01元，最高219.96元，最低213.57元

成交量 约360.37万股，约3.60万�

成交额 约7.83亿元

��率 1.58%

总股本 约2.2749亿股

按收盘价及总股本计k的总市.
约498.3亿元；平台显示.约508.41亿元，存在口径差异，本?

要â先采用前者

52周高点 366.00元

52周低点
InOPQRing/ãahTT财经口径为134.24元；PRnPR口径为174.51

元，�äq及数据规å差异不æ直接ç为统一可比.

èéê:

2026年 8月18日ë高至273.85元后回]；9月4日最低下ì至

210.61元；9月7日至8日yí，9月9日至11日î8回]，短

线处于高位回撤后的弱:整理èé

动态市盈率
平台口径约52—61ï：ãahTT财经约52.02ï，中财M约53.21

ï，PRnPR约61.09ï；不同平台ð动口径存在差异

r����ÁÄÅ

ÄÅ GJ B�ÆÇ

MA5 221.16元
InOPQRing技术页面信号为ñ出；收盘价

219元低于该均线，短线偏弱



ÄÅ GJ B�ÆÇ

MA10 223.49元
InOPQRing技术页面信号为ñ出，构成短

期均线y´

MA20 224.44元

InOPQRing技术页面信号为ñ出；与

MA5、MA10ò同形成219—226元一e

的�集y´

MA50 226.09元
InOPQRing技术页面信号为ñ出，收盘价

位于其下方

MA100 236.52元
InOPQRing技术页面信号为ñ出，构成中

期y´

MA200 240.84元
InOPQRing技术页面信号为ñ出，构成中

长期y´

MACD（12,2h） -1.84

InOPQRing技术页面信号为ñ出，指标位

于 ó下方，短线动能偏弱，尚未出现

明确9:y�信号

RSI（14） 约34.14

处于偏弱区间，接近¸ñ但尚未KLô

端¸ñ水平；õ成交量收ö、板块回÷

或利øù化，存在技术性yí可能

RSI（h）
约45úû，为基于最近6

个交易日收盘价的简化ük

中性偏弱；该数.不等同于交易ý�基

于完整ËÌ数据及特定平Ak法计k的

Ñ�指标

布þe
中ÿ约235.9元，上ÿ约

265.6元，下ÿ约206.1元

基于最近20个交易日收盘价、20日简

单�动平均及2ï标准差ük，非与 9

月 11日收盘完全对应的官方数.；收

盘价219元位于ük中ÿ下方、下ÿ上

方，处于布þ通�下半区

资金流向

9月11日主力资金净流出

1045.41万元，游资净流入

1434.77万元，�户资金净

流出 389.36万元；近5日

主力资金净流入约为-1.19

亿元

短线资金Ò接不`定，近5个交易日主

力资金整体�净流出¦态

前�大流通股东集中度

截至2026年6月30日，

前�大流通股东合计持有约

1.23亿股，占流通股本约

54.03%

集中度仍较高，但数据较9月11日收盘

日�后两个多月，期间股价经Ë较大波

动，当前结构可能已发生^化

机构持�

截至2026年6月30日，

机构持�合计约占流通盘

66.70%；基金约

19.64%，保险公司约

0.74%，其他机构约

45.92%

前�大流通股东中同时有控股股东、香

港中�结k、	保基金、公� ET
及保

险资金，机构参与度较高；但数据存在

l度�后，不代表9月11日实时持�
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股东户数

截至2026年6月30日为

36,652户，较2026年3月

31日的 14,331户增加

155.75%；户均持股约

6206.83股

�通股东数量在一个l度内明显增加，

显示�码较2026年一l度�有所分

�；与前�大股东集中并存

截至2026年9月11日，安集科技收盘219元，较52周高点366元回撤明显，近期经Ë 8月 18日ë
高后的快速回]，当前处于高位回撤后的弱:整理èé。收盘价低于
MA5、MA10、MA20、MA50、MA100及MA200，MACD为负且 RSI（14）约34.14，均显示短中期
技术形态偏弱；同时股价仍位于ük布þ下ÿ约206.1元上方，尚未形成有效à破。资金面上，9月
11日主力资金净流出 1045.41万元，近5个交易日主力资金整体净流出，近期成交活
度较8月中�
明显回]，�未观�L明显的放量mà特征。股东结构方面，截至2026年6月30日前�大流通股东
合计持股约54.03%，机构持�约占流通盘66.70%，但股东户数较一l度�显a增加；上述数据具有
l度�后性，仅�合用于判断中期�码��。

r�1�ÈÉ¿À¯ÊË¥Ì�Í�ÎÏÐÑ�ÒÓÔÕÖ
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7ÿ 区¶ CD

短期´力 224—229元

依据MA10约223.49元、MA20约224.44元及9月9

日高点229.76元2近。õ放量收ä并N` 229元，

下一观�区�为237—243元；õ在该区间受阻，o

明均线y´仍然有效。


一�� 213—217元

依据 9月 11日最低价213.57元、经#�ó S1约

216.76元及S2约215.13元。õ该区�=�并放量à

破213元，下一观�区�为210元2近。

��� 206—211元

依据 9月 4日最低价210.61元及ük布þ下ÿ约

206.1元。õ有效à破该区间，短线�打开进一步向

52周低点方向�ì的ø间；但52周低点存在äq口

径差异，不能简单� 134.24元或 174.51元�为直接

短线目标。

②�¥Ì�ÍÎÏË(æ ·�非ú��@Ö

• ��整理（相对q重较高，约六成úû；为基于当前技术与资金流向的主观�发�q重，不是统
计�率）：价格区间约213—229元。�发条�为股价在213—217元2近 *Ò接，但无法有
效突破224—229元´力区；成交额!持近期约5亿"9亿元常态区间，主力资金净流出á度收
#，且半导体材料板块$有明显9:性下à。MACD仍为负、股价低于多条均线的��下，该�
�对应弱:��和技术%ä。



• 偏弱下行（q重中等，约�成úû；为基于当前技术与资金流向的主观�发�q重，不是统计�
率）：价格区间约206—213元。�发条�为股价放量à破213元，单日成交额明显高于近期常
态，主力资金î8净流出，且半导体、科创板或高ü.成长板块同步ê弱。õ 213元=�，下
一观�区�为210元2近；õ 210元Ü不能有效��，å可能向ük布þ下ÿ约206元&'。
RSI（14）接近¸ñ不代表一定mà，弱:市�中指标可能J8ù化。

• yíê�（q重偏低，约一成úû；为基于当前技术与资金流向的主观�发�q重，不是统计�
率）：价格区间约229—243元。�发条�为股价放量收ä 224—229元区间并î8N` 229元，
同时成交额持8¸过近期日均水平，主力资金由净流出�为î8净流入，半导体材料板块同步回
÷。õ 229元有效突破，下一´力观�区为237—243元，对应前期�集成交区�以及
MA100、MA2002近的中期均线´力；õ((成交量和资金流配合，单日ë高�可能属于弱:
y)。

③�uw,ö动�背Ï

截至2026年9月11日，��率为1.58%，成交额约7.83亿元；最近5个交易日成交额大\在5.4亿
"13.2亿元之间。相较8月中�*+波动èé¸过 9亿股、10亿股的成交量，近期成交活
度明显
回]。股东结构数据截至2026年6月30日：前�大流通股东合计持股约54.03%，机构持�合计约
占流通盘66.70%，其中	保、公� ET
和保险资金均有出现；同期股东户数较2026年3月31日增
加 155.75%，显示前�大股东集中与�通股东数量增加并存。上述股东数据存在l度�后，不能直接
代表2026年9月11日的实时�码¦态。可核n的量能确�信号为：õ未来一周出现单日成交额î8
两日KL 10亿元以上，同时股价能,N` 229元，-可ç为短线资金Ò接明显增�；õ成交额放大
但股价仍无法收ä 224—229元，å�可能体现为高位��或ñ´释放。

õ未来一周单日成交额î8两日KL 10亿元以上，且股价N` 229元，可ç为短线资金Ò接明显增
�的量价确�信号；õ放量但未收ä 224—229元，å需./放量��或ñ´释放。

④�ý注�点ËÒÞæ察思路�非操作Ä令Ö

• 观� 213—217元��区能�ö量0`；õ放量à破213元，进一步观� 210元及206元2近的
Ò接��。

• 观� 224—229元均线及前高´力区能�放量突破并N` 229元。

• 观�成交额是�î8两日KL 10亿元以上，并与股价N` 229元形成量价配合。

• 以上均为观�1路，非2入、ñ出或持有指3。

以上��45基于2026年9月11日收盘数据及ËÌ价格、技术指标6k，短期股价7�受8息面、资金面、大盘环境等
多重�9:动，技术指标本·存在�后性和局限性，不构成对未来实际ê:的保证，Ü不构成2ñ建议，请结合最新市�信
息;Þ判断并自行Ò<投资风险。
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行业属性：半导体材料（C=9 计k机、通信和其他电子�备制造业"C=9r5电子Í用材料制造），处
于半导体产业链上游。全� CMP抛光液/材料由海外厂商主导，前五大厂商约占全� 65%份额，主要
>家为�国卡?特（Ca@TR，CMC MaRPZiaªQ/EnRPgZiQ体系，高端 HAM阻挡层铜抛光液�:）、日
本厂商（B士�、力CÛ科/RPQTnaS等）。大盘：TECHCET 数据显示2025年全� CMP材料市�
38.0亿�元、2026年Ð计+10.3%至42.0亿�元（抛光液约占60%）。安集科技为国内 CMP抛光液
龙头，CMP抛光液营收2024年约15.5亿元、全�市占率约10%（国金证券，2026-03）。注：
TECHCET 市�规模、全� CR5Dh5%等为研报�述的
�方数据，未EFL原G报告，建议以原G机
构数据ä核。
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• 全�格局：CMP抛光液/材料由海外厂商主导，前五大厂商约占全� 65%份额，主要>家为�国
卡?特（Ca@TR，CMC MaRPZiaªQ/EnRPgZiQ体系，高端 HAM阻挡层铜抛光液�:）、日本厂商
（B士�、力CÛ科/RPQTnaS等）

• 市�规模（TECHCET，研报�述）：2025年全� CMP材料市� 38.0亿�元、2026年Ð计
+10.3%至42.0亿�元（抛光液约占60%）

• 安集地位：国内 CMP抛光液龙头。CMP抛光液营收2024年约15.5亿元、全�市占率约10%
（国金证券，2026-03）；有自媒体称 2023年约8%、2025年约13%（单一来源、非年报口径，
仅�参考）。全�市占率（2023 8% / 2024 10% / 2025 13%）为券商研报口径或自媒体口径H
合，非公司官方披露，且不同年份来源不一，属“ü计/�述”$非“官方数I”

• 产能布局（截至2026年）：上海金桥基地以CMP抛光液产线为主，J有部分功能性湿电子化
学品产线；D波KL基地以功能性湿电子化学品产线为主，部分CMP抛光液产线（保�供应链
安全）；上海化工区基地（电子化学品Í区）以上游原材料产线为主，主体建M已封N；金桥、
KL多条新增产线已投产。产能规模（研报口径，2026-03）：金桥+KL CMP抛光液产能（t
在建）约6.0万吨/年；上海化工区纳米磨料产能约500吨/年

• 其他不确定性：部分“;占HAM抛光液、供��Y/SO海力士、唯一垂直一体化”表述来自自
媒体/今日头条/东方财B财B号，未见公司公告逐条确�，仅�方向性参考

��1�(�竞争í手
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安集科技P688019Q
国内 CMP抛光液龙头

+CMP全品类

唯一同时自研自产关键磨料（氧化铈、参股硅

溶胶）的国内厂商，�大平台（抛光液+湿化

学品+电镀液）

R龙股份P300054Q
CMP抛光S龙头+T展

CMP抛光液、清洗液

U抛光S切入CMP耗材，与安集在抛光液环

节直接¾V；国金证券@为行业J一龙头

上海新WP300236Q
电镀液及添加剂、清洗

液、光刻胶
与安集在电镀液/湿电子化学品环节Ñ面¾V

万华化学P600309Q
化工X头切入电子材料

/半导体材料

体量Y大、非Z半导体材料标的，H行业分类

@为CMP相关上市公司

晶Ç电材/�化微
湿电子化学品（¸净高

Z�剂）

与安集“功能性湿电子化学品”板块在部分品

类重C

安集科技在国内 CMP抛光液环节处于龙头地位，是全�[数同时\] CMP抛光液全品类并向上游关
键磨料（氧化铈、参股硅溶胶）延伸的厂商，形成“抛光液+功能性湿电子化学品+电镀液及添加剂”
�大平台；相较R龙股份（U抛光S切入CMP耗材，在抛光液环节直接¾V）、上海新W（电镀液/
湿电子化学品Ñ面¾V）、万华化学（体量Y大、非Z半导体材料标的）、晶Ç电材/�化微（湿电
子化学品部分品类重C），安集的差异化在于关键原材料自主可控与先进制程产品结构。需要提示：
全�市占率数据（2023年约8%、2024年约10%、2025年约13%）为券商研报或自媒体口径H合，
非公司官方披露，且不同年份来源不一，属ü计/�述$非官方数I。
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• 客户集中度较高：2023—2025年前五大客户收入占比分别为80.49%、74.67%和

75.65%，2026年上半年披露口径为71.48%。õ主要晶圆厂客户的采购计¡、产能利用率或�
证进度^化，可能对公司收入和产能利用率造成较大影响。

• 关键原材料存在进口依赖：研磨颗粒、包装材料和滤芯以进口为主，ËÌ数据显示境外原材料采
购占比约66%—71%；CMP抛光液直接材料占成本约75%，其中磨料是最大单一成本项。õ进
口价格、B率或供应`定性发生不利^化，可能´ö毛利率并影响生产保�。

• 毛利率存在产品结构和产能^_风险：2025年功能性湿电子化学品收入占比升至18.08%、毛
利率为50.00%，e动综合毛利率由2024年的 58.45%降至56.72%；新增基地及生产系统仍可
能经Ë产能利用率^_，产品放量不一定同步�化为利润增长。

• 利润质量存在波动：2026年上半年归母净利润同比增长41.56%，但扣非归母净利润仅增长
19.35%，金{资产公u价.^动及投资收益v前贡献约1.2亿元。õ相关非经常性收益³[，
表观利润增速可能回]。

• 营�资金占用可能上升：截至2026年6月底，存�约12.88亿元、较2025年�增长22.7%，
应收,款约6.7亿元、较2025年�增长¸过 20%，相关数据需结合后8Ñ�披露进一步核实；
õ`存8化或回款速度不及Ð期，可能增加现金流´力。

• B率波动可能影响盈利：2026年上半年��元B率波动产生B�损= 5,512.67万元。公司存在
境外原材料采购和相关外Äa口，B率不利^化可能对财务费用及净利润造成:动。

• 研发和客户�证投入存在不确定性：公司持8投入研发，2026年上半年研发投入2.46亿元，占
营业收入约16.13%；CMP及湿电子化学品产品导入晶圆厂需要较长�证周期，õ新产品验证、
量产或客户T展不及Ð期，研发投入和产能建�可能b以较快�化为收入。

• 资本市�供Á和股本ÂÃ风险：公司已递交H股发行上市申请，但仍需完成相关备案、批准或
同意，发行规模、价格和时间尚未确定；同时限制性股�µ¶归属可能增加流通股本，未来H
股发行及µ¶股份归属可能对p股收益、股东持股比®和市�供Á产生影响。

• 技术面和ü.波动风险：截至2026年9月11日股价为219元，低于
MA5、MA10、MA20、MA50、MA100及MA200，动态市盈率平台口径约为52—61ï；õ业£
增速放缓、主力资金持8流出或股价à破213—217元及206—211元��区�，股价波动可能
进一步加大。

八�;论,¯Ê

安集科技的中长期增长基c在于半导体材料国产替代与产品平台化。CMP抛光液仍是收入和利润的核
心，功能性湿电子化学品增速较快，电镀液及添加剂开G实现量产突破；上海金桥、D波KL及上海
化工区的产能和原材料布局，有d为产品扩张、供应保�和成本â化提供��。研发投入持8较高，
关键磨料自研自产及相关验证进展是判断后8毛利率和¾V力的重要观�^量。

后8业£需要同时观�收入增长与利润质量：2026年上半年扣非净利润增速明显低于归母净利润，
且 2025年以来综合毛利率有所回]，o明产品结构、基地^_和非经常性损益对盈利表现的影响仍
需j分eü。功能性湿电子化学品和电镀液õ持8放量，�增�
二、
�增长c线，但Ü可能e来
产品结构^化、产能利用率和盈利能力波动。

公司当前处于股价高位回撤后的弱:整理èé，224—229元一e存在多条短期均线及前期高点´力，
213—217元和206—211元为技术面重要观�区间。后8ê:7�取f于业£�现、H股发行进展、
资金流向及市�对高ü.成长股的风险偏7；以上仅为基于现有数据的经营和市�观�，不构成2ñ
建议。

GHÌ源

安集科技¢投资者关系活动记录表2026-014 g 安集科技P688019Q g 公告Ñ文 " 
hRR|Q¢//«aRa.PaQRmTnPh.STm/nTRiSPQ/«PRaiª/hrr019/AN202h09111r292s4515.hRmª



688019 安集科技 " hRR|Q¢//PmiP@.QPSuZiRiPQ.PaQRmTnPh.STm/AuQinPQQAnaªhQiQ/In«PjkST«PDQhhrr019

安集科技 P688019.SHQ - �股 " hRR|Q¢//iii.aaQRTSlQ.STm/RS/Snhl/anaªhQiQ/STm|anh-[un«amPnRaª/STm|anh-
|ZTmªPkQhQhm@TªDhrr019n1

安集科技P688019Qg经营总结g中财M - o 中财M  o 市�  o p  o 排行  o p  o 自q股 " 
hRR|Q¢//ruTRPimg.Sm.Sn/©hs©/9==5s/hrr019.hRmªn1

688019 安集科技 - 集成电路是现代化产业体系的核心�t,半导体材料�为集成电路产业的基u,在集成电路制造技术不断升
级和产业的持8创新发展中v5w重要xy " hRR|Q¢//PmiP@.QPSuZiRiPQ.PaQRmTnPh.STm/AuQinPQQAnaªhQiQ/In«Pjk
ST«PDSHhrr019n2

公司代码：688019 — hRR|Q¢//iii.QQP.STm.Sn/«iQSªTQuZP/ªiQRP«in[T/annTunSPmPnR/S/nPi/2025-04-
1h/hrr019g2025041hgzV4C.|«[n2n1

安集科技PQhhrr019Q — hRR|Q¢//iii.SªQ.Sn/QRTSlkST«PDQhhrr019

U单项{|L平台型公司 安集科技创“芯”发展 - U单项{|L平台型公司 安集科技创“芯”发展 " 
hRR|Q¢//QRTSl.10©rla.STm.Sn/2024112r/Shh=9h50ss.QhRmªn1

SH.hrr019 安集科技 AN}I MICRO TECH - A股实时报价 RT iuTRP - 公司资料 CTm|anh In[TZmaRiTn — 
hRR|¢//PR[.PRnPR.STm.hl/iii/QS/aQhaZPQ/ruTRPgSig@ZiP[.|h|kST«PDhrr019

688019 安集科技 - 主营ÉÊ " hRR|Q¢//PmiP@.QPSuZiRiPQ.PaQRmTnPh.STm/AuQinPQQAnaªhQiQ/In«Pjk
Rh|PDQT[R~ST«PDSHhrr019n1

安集科技：中信证券、�实基金等多家机构于6月3日�研�司 - 安集科技：中信证券、�实基金等多家机构于6月3日�
研�司 " hRR|¢//QRTSl.QRTSlQRaZ.STm/RA202h0h05000=0r0h.QhRmªn1

安集科技¢投资者关系活动记录表2026-011 g 安集科技P688019Q g 公告Ñ文 - 安集科技¢投资者关系活动记录表2026-011 n
  PD
原文 " 
hRR|Q¢//«aRa.PaQRmTnPh.STm/nTRiSPQ/«PRaiª/hrr019/AN202h0s2s1r2s=r5025,}UU1}U

}Tg5}UU5}TªC}Tg2}UU=}U
E=}Tlj}UU2}ThA}Tgi.hRmªn1

安集科技：公司p年�有�定资产投资在生产线上，产能逐步^_ - 安集科技：公司p年�有�定资产投资在生产线上，产
能逐步^_ " hRR|¢//QRTSl.10©rla.STm.Sn/202h0h25/Shsss2=444.QhRmªn1

安集科技¢投资者关系活动记录表2026-008g�方�投 - 全�指数 " 
hRR|Q¢//iii.9[sR.STm/«PRaiª/Qhghrr019g9g«[2rhPh1[@5P=41aSar[hSr50[19=[@h.hRmªn1

安集科技：产能`步有序释放，在1分�配客户需�的基c上�度Ðx产能ø间 " hRR|¢//iii.srZ@.Sn/gQSh/gglj/202h-
0s-2s/A1sr51=94414hr.hRmª

安集科技：公司p年�有�定资产投资在生产线上，产能逐步^_ " 
hRR|Q¢//mnanSP.PaQRmTnPh.STm/a/202h0h25=sr==4=2h2.hRmª

安集科技2026年上半年净利增��成，先进制程与海外布局打开成长ø间 " 
hRR|Q¢//iii.|5i.nPR./luaijun/202h0r/R202h0r2hgh499s=s.hRm

安集科技：��基金、��投资等多家机构于12月9日�研�司 - 安集科技：��基金、��投资等多家机构于12月9日
�研�司 " hRR|Q¢//QRTSl.QRTSlQRaZ.STm/RA20251211000=4145.QhRmªn1

安集科技¢ 2025年年度股东��议资料 - 造基地<利实现主体建M封N，为中长期产能扩张�定坚实基c；在上海金桥、 "  
hRR|Q¢//QRTSl.QRTSlQRaZ.STm/nTRiSP/SN202h050s000=4545.QhRmªn=

多家机构7月23日�研主线�光�安集科技 关注 - 多家机构7月23日�研主线�光 " 
hRR|Q¢//iii.SªQ.Sn/«PRaiª/jl/@«S5r=9S4@a519[=[120492s01aS=h4an1

安集科技2025年营收、净利�增长 � 10~ 5元�增3股 " hRR|Q¢//iii.SnQRTSl.STm/STmmTnDPRaiª/hs2h52



整体毛利率下降、客户集中度较高......安集科技回应 " hRR|Q¢//©nsQRaRiS.SQ.STm.Sn/ss@/hRmªIn[T/12209=.hRmª

整体毛利率下降、客户集中度较高......安集科技回应 " hRR|¢//QRTSl.10©rla.STm.Sn/202h050s/Shsh5219s4.QhRmª

安集科技研发费 4.45亿元增33% 五F4股�µ¶\]¸两成°工 " hRR|Q¢//r.QRTSl.QThu.STm/Sn/nPiQ.hRmªk
RPjRI«D1001=5h9h1~Ra@D120~Rh|PD120~ST«PDSnghrr019~«aRPD202h/041h

安集科技2025年营收、净利�增长 � 10~ 5元�增3股 " hRR|¢//QRTSl.10©rla.STm.Sn/202h041h/Shsh0=r9hh.QhRmª

整体毛利率下降、客户集中度较高......安集科技回应 - 整体毛利率下降、客户集中度较高 " 
hRR|Q¢//nPiQ.10©rla.STm.Sn/202h050s/Shsh5219s4.QhRmªn1

安集科技2025年营收、净利�增长 � 10~ 5元�增3股,股海明�，量学官M，量学%�股�5�。 " 
hRR|¢//@@Q.1sr44r.STm/aZShiOPZ/Ri«-2150s0=.hRmª

安集科技¢ 2025年年度报告-证券之Y - 安集科技¢ 2025年年度报告 " 
hRR|Q¢//ia|.QRTSlQRaZ.STm/«PRaiª/SN202h041h000009r2n=n4n1

安集科技¢ 2025年年度报告-证券之Y " hRR|Q¢//ia|.QRTSlQRaZ.STm/«PRaiª/SN202h041h000009r2n=n4n=

安集科技2025年营收25.04亿元同比增36.47%，归母净利润7.84亿元同比增46.85% - 安集科技2025年营收25.04亿元
同比增36.47%，归母净利润7.84亿元同比增46.85% — hRR|Q¢//iii.Qhuahuang.STm/sssrh.hRmªn1

2023年中国 CMP抛光液行业产业链及价.链分析 中游盈利水平较高 " 
hRR|Q¢//QRTSl.QRTSlQRaZ.STm/IG202=05=10001594h.QhRmª

2023年中国 CMP抛光液行业产业链及价.链分析 中游盈利水平较高 - 2023年中国 CMP抛光液行业产业链及价.链分析 
中游盈利水平较高 " hRR|¢//iii.1h=.STm/«h/aZRiSªP/Ih2OR}OA0514r0O
.hRmªn1

安集科技¢向不特定对�发行可��公司�券�集o明�（申报稿）g�方�投 - 公司董事、�事、高级¯理人°和核心技术
人°、主要关联方或持有公司 " hRR|Q¢//iii.9[sR.STm/«PRaiª/Qhghrr019g2g2s522hh0s=101.hRmªn1=

安集科技¢ �马�华��计�事务所（特��通合�）关于安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对�发行可��
公司�券申请文�的�核§¬Ú回ä的Í项o明 - 关键原材料产能，其中化学机械抛光液用高端纳米磨料主要为二氧化铈磨
料，主 " hRR|¢//QRTSl.QRTSlQRaZ.STm/nTRiSP/SN202201210001195h.QhRmªns

安集科技研磨粒子自主可控：氧化铈+硅溶胶�线突破，供应安全��分析�申万宏源 " 
hRR|Q¢//iii.Qg|©@g.STm/ªa@PªQhh/an©ilP©ihanmTªisisishulPlTng.hRmª

安集科技¢ 安集微电子科技（上海）股份有限公司以简易程序向特定对�发行股��集o明�（注册稿） - 来� 格，集成
电路¡�化学机械抛光液和湿电子化学品生产0业¢有具备£¤ " 
hRR|Q¢//QRTSl.QRTSlQRaZ.STm/nTRiSP/SN202=0=22000=099=.QhRmªn4

安集科技打通成本��：自产氧化铈磨料量产，成前五唯一垂直一体化厂商 - 今日头条 " 
hRR|Q¢//m.RTuRiaT.STm/aigQu@QSZi@P/sh541==4r55142ss=95/

安集科技 - P�Q 经营风险 " hRR|¢//mTnPh.mnanSP.Qina.STm.Sn/STZ|/OiPi/OCAgAªªAuªªPRinDPRaiª.|h|k
QRTSli«Dhrr019~i«Ds9rr=24n5nh

安集科技�层¥核技术��（行业b以ä刻¦§¨） " 
hRR|Q¢//Sai[uhaT.PaQRmTnPh.STm/nPiQ/202h0s041019002h02=90s0k
[ZTmDgu@a~namPD5ah}hzuG5hPR5TrA5zCn~gu@auZªDaHR0SHMhLh9n«W}hLmVhS=RR@25ªPS5©@20O@Gªs«Ci2ODg
iMTlQOTluaHRR@A%=D%=D

国金证券：先进工©及原材料自Á打开市�ø间 建议关注行业龙头及市�T展公司 " 
hRR|Q¢//iii.hQRTng.STm/nPiQ/«PRaiª/2h0=11094r1921=9=

An©i MiSZTPªPSRZTniSQ TPSh CT LR« Phrr019Qª益表 - 安集科技 P688019Q — hRR|Q¢//hl.inOPQRing.STm/PruiRiPQ/an©i-
miSZTPªPSRZTniSQ-RPSh-ST-ªR«-inSTmP-QRaRPmPnRn1



An©i MiSZTPªPSRZTniSQ TPSh CT LR« Phrr019Q «¬�­ - 安集科技 P688019Q — hRR|Q¢//hl.inOPQRing.STm/PruiRiPQ/an©i-
miSZTPªPSRZTniSQ-RPSh-ST-ªR«-mnanSiaª-QummaZhn1

安集科技P688019Q利润表（损益表）g®为财� InOPQRing.STm - 安集科技 P688019Q — 
hRR|Q¢//Sn.inOPQRing.STm/PruiRiPQ/an©i-miSZTPªPSRZTniSQ-RPSh-ST-ªR«-inSTmP-QRaRPmPnRn1

安集科技 P688019Q 营业成本�价.大� - 简要介¯ " 
hRR|Q¢//iii.guZu[TSuQ.Sn/QRTSl/SHSE¢hrr019/RPZm/STQRgT[ggTT«QgQTª«n1

安集科技P688019Q-单l度数据- 财报 " hRR|Q¢//iii.lanSai@aT.STm/©i«u/©«/hrr019

安集科技P688019Q��毛利率ËÌ^动-ü.指Ï-特y数据-证券之Y " 
hRR|Q¢//ZPQTuZSP.QRTSlQRaZ.STm/DaRaCPnRPZ/PZiOaRPDaRa/AQQPQQghiQRTZhghrr019gSELgRINTg5.hRmª

安集科技 P688019Q 毛利率 °�价.大� - 简要介¯ " 
hRR|Q¢//iii.guZu[TSuQ.Sn/QRTSl/SHSE¢hrr019/RPZm/gZTQQgmaZginn1

安集-«¬分析-ª益表�i[a.ai — hRR|Q¢//in[T.i[a.ai/Ri-QRTSl/h4ss/inSTmP-QRaRPmPnR

P6477Q安集«¬比率P年度Q — hRR|Q¢//|ShTmP.mPgaRimP.STm.Ri/QRTSl/QRT2/TSlh/Qi«h4ss.hRmª

6477 安集-ª益表 " hRR|Q¢//iii.ag«QRTSl.Sªu@/in«Pj.|h|/iS/h4ss-%E5%AE%r9%E9%9A%rhkRD2

安集科技（688019）2026年半年度¯理层±5与分析 - 安集科技（688019）2026年半年度¯理层±5与分析 " 
hRR|¢//QRTSl.QRTSlQRaZ.STm/RA202h0r2900025=rh.QhRmªn1

安集科技2025年
�l度业£o明� " hRR|Q¢//ZTa«QhTi.QQPin[T.STm/aSRiOiRhDPRaiªQ/=s2s5n1

安集科技¢投资者关系活动记录表2026-002g�方�投 " 
hRR|Q¢//iii.9[sR.STm/«PRaiª/Qhghrr019g9gP=12ParSa«4@0r1h5[«[P=1s9@4[0S9[.hRmª

安集科技¢投资者关系活动记录表2026-004g�方�投 - 全�指数 " 
hRR|Q¢//iii.9[sR.STm/«PRaiª/Qhghrr019g9g«Srrshsr[P[95s=«s2a=r[4a045sr9hP.hRmªn1

安集科技（688019）2025年半年度¯理层±5与分析 - 公司G�²Ò“研发创新d动0业发展”的理³，不断加大研发投
入，持8´µ¶化“3+1”技术平台及应用¡�，持8·�核心¾V力 " 
hRR|¢//QRTSl.QRTSlQRaZ.STm/RA20250r2h00022r49.QhRmªn2

¸IPOEÖ¹Í注半导体抛光液等材料，安集科技（688019.SH）保�ëº港股 " 
hRR|Q¢//hlRT|100ZS.TZg/sh-Sn/ZPQPaZSh/|ZT[PQQTZ/10002=4/haa2952a2=0r29a5r42[0@15

安集科技¢2024年度业£快报公告 g 安集科技P688019Q g 公告Ñ文 - 安集科技¢2024年度业£快报公告 n  PD
原文 " 
hRR|Q¢//«aRa.PaQRmTnPh.STm/nTRiSPQ/«PRaiª/hrr019/AN2025022s1h4=5hrh14.hRmªn1

»业£Ð告¼安集科技P688019Q¢2024年度业£快报公告 - »业£Ð告¼安集科技P688019Q¢2024年度业£快报公告 " 
hRR|Q¢//Oi|iR1.Sm.nPR.Sn/|2025022s00===h.hRmªn1

安集微电子科技（上海）股份有限公司2024年度业£快报公告 " 
hRR|Q¢//|a|PZ.SnQRTSl.STm/hRmª/2025-02/2r/STnRPnRg20=12s2.hRm

安集科技P688019.SHQ：2024年年报净利润为5.34亿元 " hRR|Q¢//iii.©iPmian.STm/aZRiSªP/12h1s4h9.hRmª

安集科技¢ 2024年度业£快报公告 - 证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告�号：2025-003 — 
hRR|¢//QRTSl.QRTSlQRaZ.STm/nTRiSP/SN2025022s000=5210.QhRmªn1

安集科技：2024年净利润同比增长32.51% � 10� 3股~ 4.5元 - 最新价：276.8 — 
hRR|Q¢//mnanSP.PaQRmTnPh.STm/a/20250415==sss09rr2.hRmªn1

安集科技2024年度业£快报：营收同比增48.24% 归母净利同比增33.64% — 
hRR|Q¢//mnanSP.PaQRmTnPh.STm/a/2025022s===1r1rs2s.hRmª



安集科技：2024年净利润5.38亿元 同比增长33.64% — hRR|Q¢//iii.ShinaQRaZmaZlPR.Sn/«PRaiª/195h=1=

安集科技：2024年净利润同比增长32.51% � 10� 3股~ 4.5元 - 证券 ½ Ñ文 " 
hRR|Q¢//mnanSP.Qina.STm.Sn/QRTSl/ZPªnPiQ/Sn/2025-04-15/«TS-inPRhlSns5r999s.QhRmªn1

安集科技：2025年净利润同比增长46.85% � 10� 3股~ 5元 - 安集科技：2025年净利润同比增长46.85% � 10� 3股
~ 5元 " hRR|Q¢//nPiss@Sj.SQ.STm.Sn/SjnPiQgm.hRmªkZan«TmDVrPªOQ|1~namPDnPi202h041h095114[gmOnhhªn1

安集科技P688019Q：市�¾¿持8加¶ 公司经营业£`À增长 " 
hRR|¢//QRTSl.mnanSP.Qina.STm.Sn/QRTSl/gT.|h|/ORP|TZRgShTi/lin«/QPaZSh/Z|Ri«/r=0945s05012/in«Pj.|hRmª

安集科技：2025年净利润同比增长46.85% � 10� 3股~ 5元 - 最新价：343.9 — 
hRR|Q¢//mnanSP.PaQRmTnPh.STm/a/202h041h=s0s0h2=r5.hRmªn1

安集科技P688019.SHQ发布2025年度业£，归母净利润7.84亿元，同比增长46.85%-证券之Y " 
hRR|Q¢//4g.QRTSlQRaZ.STm/«PRaiª/IG202h04150004=019

安集科技：2025年净利润同比增长46.85% � 10� 3~ 5元 " hRR|Q¢//mnanSP.Qina.Sn/202h-04-15/«PRaiª-
inhuriRa45s1=29.«.hRmªkORD4

安集科技2025年净利润同比增长47% � 10� 3股~ 5元 " 
hRR|Q¢//iii.|5i.nPR/ZTªª/STm|anh/202h04/R202h0415gh45=129.hRm

安集科技：2025年度净利润7.84亿元 同比增长46.85% — 
hRR|Q¢//mnanSP.PaQRmTnPh.STm/a/202h0415=s0h22s49s.hRmª

安集科技P688019.SHQ：2025年Á利Â同比增Ã 46.85% Ä 10Å 3~ 5元 - �股 " 
hRR|Q¢//hl.aaQRTSlQ.STm/RS/QRTSlQ/anaªhQiQ/Shina-hTR-RT|iS-STnRPnR.aQ|jki«DGLH5210255N~SaRgD4~QTuZSPDGLHn1

安集科技P688019.SHQ发布2025年度业£，归母净利润7.84亿元，同比增长46.85% — 
hRR|Q¢//iii.shiRTngSai©ing.STm/STnRPnR/«PRaiª/14290=4.hRmª

Æ益证券：上�安集科技目标价至278.0元，ÁÇ增持e级-证券之Y " 
hRR|Q¢//ia|.QRTSlQRaZ.STm/«PRaiª/RA202h0r2s0004h9r=n1

Æ益证券：上�安集科技目标价至278.0元，ÁÇ增持e级-证券之Y - Æ益证券：上�安集科技目标价至278.0元，ÁÇ增
持e级 " hRR|Q¢//4g.QRTSlQRaZ.STm/«PRaiª/RA202h0r2s0004h9r=n1

安集科技P688019Q2026年一l报点e：电镀液实现量产�� 打开增长新ø间 " 
hRR|¢//QRTSl.mnanSP.Qina.STm.Sn/QRTSl/gT.|h|/ORP|TZRgShTi/lin«/QPaZSh/Z|Ri«/r=0rs9s510hh/in«Pj.|hRmª

研报指标速递-研报-股�È�-证券之Y " hRR|Q¢//QRTSl.QRTSlQRaZ.STm/ZP|TZR/«aRagaªªgiQQr|O|R|ZZjri|u|OZ|Z.hRmª

机构e级o中金公司ÁÇ安集科技“ÉÊ行业”e级 " hRR|¢//QRTSl.10©rla.STm.Sn/202h041h/Shsh0=242=.QhRmª

机构e级o东海证券ÁÇ安集科技“增持”e级 未Á出目标价 " 
hRR|¢//QRTSl.10©rla.STm.Sn/202h0h09/Shss=25229.QhRmª

机构e级o2家机构�新安集科技e级 " hRR|¢//QRTSl.10©rla.STm.Sn/202h041h/Shsh0=s2r0.QhRmª

机构�+4Ó 17¢个股-�新中 - 机构�+4Ó 17¢个股-�新中 " hRR|Q¢//iR.Sm.Sn/|202h09010001rr.hRmªn1

安集科技P688019Q股�分析�一\Ð期g市��Ëg®为财� InOPQRing.STm — hRR|Q¢//Sn.inOPQRing.STm/PruiRiPQ/an©i-
miSZTPªPSRZTniSQ-RPSh-ST-ªR«-STnQPnQuQ-PQRimaRPQ

安集科技P688019Qg个股�Ìg股�价格g实时行�gê:Íg新Î资Ïg股eg财报g
inSST|P-AI­投资�简单 " 
hRR|Q¢//mnanSP.@ai«u.STm/QRTSl/a@-hrr019kmainTa@D%Es%AE%r0%E5%rh%A5

安集科技P688019Q价.分析g个股行�gg同;<财经 " hRR|Q¢//|ZTmªP.10©rla.STm.Sn/hrr019/iTZRh/nQRTSlZP|TZR



安集科技ß 5.06%，中银证券二个月前Á出“2入”e级-证券之Y " 
hRR|Q¢//ia|.QRTSlQRaZ.STm/«PRaiª/RA202h0s240002rh22

安集科技P688019Q：抛光液布局完Ð 湿化学品及电镀液快速放量g�方�投 " 
hRR|Q¢//iii.9[sR.STm/«PRaiª/Qhghrr019g10gr29h4959145s.hRmª

688019 安集科技 " hRR|Q¢//PmiP@.QPSuZiRiPQ.PaQRmTnPh.STm/In«uQRZhAnaªhQiQ/In«PjkRh|PDQT[R~ST«PDSHhrr019n

安集科技P688019.SHQ盈利Ð6-PCgHS
10资料 - e级统计 " 
hRR|¢//PmiP@.QPSuZiRiPQ.PaQRmTnPh.STm/PZTmR
TZPSaQR/In«PjkRh|PDiP@~ST«PDSHhrr019n1

688019 安集科技 - e级统计 " hRR|Q¢//PmiP@.QPSuZiRiPQ.PaQRmTnPh.STm/PZTmR
TZPSaQR/In«Pjk
Rh|PDQT[R~ST«PDSHhrr019n1

机构Ñ
关注-研报-股�È�-证券之Y " hRR|Q¢//QRTSl.QRTSlQRaZ.STm/ZP|TZR/«aRag[ngiQQhuiQhQQZjrh|O|OZ|Z.hRmª

安集科技ß 5.71%，中银证券六日前Á出“2入”e级 " hRR|¢//QRTSl.QRTSlQRaZ.STm/RA202h051=00029405.QhRmª

安集科技 P688019.SSQ 分析ÒÓÔ、üÕ和Ö× - ãahTT «Ø " 
hRR|Q¢//hl.mnanSP.hahTT.STm/ruTRP/hrr019.SS/anaªhQiQ/

安集科技P688019Q - 公司简介 - 股�行�中心 - ÙÚ证券 " hRR|Q¢//r.QRTSl.QThu.STm/Sn/hrr019/gQ©©.QhRmªk
uRmgQTuZSPDT|Pnai

安集科技¢ 关于向香港联合交易所有限公司递交H股发行并上市申请的公告g股�È�g证券之Y " 
hRR|Q¢//QRTSl.QRTSlQRaZ.STm/nTRiSP/SN202h0902000=h199.QhRmª

安集科技P688019Qg公司公告g安集科技：
��董事�
�
�议f议公告新Û财经g新ÛM " 
hRR|Q¢//mTnPh.mnanSP.Qina.STm.Sn/STZ|/OiPi/OCAgAªªAuªªPRinDPRaiª.|h|k
i«D1244=415~QRTSli«Dhrr019~uRmgQTuZSPDT|Pnai

安集科技P688019Qg公司公告g安集科技：2026年提质增效重回报Í项行动方案的半年度eü报告新Û财经g新ÛM " 
hRR|Q¢//mTnPh.mnanSP.Qina.STm.Sn/STZ|/OiPi/OCAgAªªAuªªPRinDPRaiª.|h|ki«D12552rh2~QRTSli«Dhrr019

安集微电子科技（上海）股份有限公司关于�开科创板 2026年半年度半导体制造、�备及材料行业集体业£o明�的公告o
上海证券报 " hRR|Q¢//|a|PZ.SnQRTSl.STm/hRmª/202h-09/02/STnRPnRg22h444s.hRmkuRmgQTuZSPDT|Pnai

安集科技P688019Qg公司公告g安集科技：股东¬价�­结¥报告�À持股5%以上股东持有q益^动�及1%刻度的提示性
公告新Û财经g新ÛM " hRR|Q¢//mTnPh.mnanSP.Qina.STm.Sn/STZ|/OiPi/OCAgAªªAuªªPRinDPRaiª.|h|k
i«D124=24s2~QRTSli«Dhrr019~uRmgQTuZSPDT|Pnai

安集科技¢ 部分董事及高¯³持股份计¡公告g股�È�g证券之Y " 
hRR|Q¢//QRTSl.QRTSlQRaZ.STm/nTRiSP/SN202h0h0=00040h=9.QhRmª

证券代码：688019ÜÜ证券简称：安集科技ÜÜ公告�号：2026-059 — hRR|Q¢//QRaRiS.Snin[T.STm.Sn/mnaª|agP/202h-
0r-05/122545shrh.PD
kuRmgQTuZSPDT|Pnai

安集科技P688019Qg公司公告g安集科技：2026年半年度报告新Û财经g新ÛM " 
hRR|Q¢//mTnPh.mnanSP.Qina.STm.Sn/STZ|/OiPi/OCAgAªªAuªªPRinDPRaiª.|h|k
i«D12552rh0~QRTSli«Dhrr019~uRmgQTuZSPDT|Pnai

证券代码：688019         证券简称：安集科技        公告�号：2025-018 — 
hRR|Q¢//QRaZ.QQP.STm.Sn/«iQSªTQuZP/ªiQRP«in[T/annTunSPmPnR/S/nPi/2025-04-1h/hrr019g2025041hgOHRT.|«[k
uRmgQTuZSPDT|Pnai

安集科技P688019Q业£Ð告g新Û财经g新ÛM " 
hRR|Q¢//mTnPh.mnanSP.Qina.STm.Sn/STZ|/gT.|h|/O
DgAShiPOPmPnRNTRiSP/QRTSli«/hrr019.|hRmªk
uRmgQTuZSPDT|Pnai



安集科技P688019Qg公司公告g安集科技：申万宏源证券Ò�保Ó有限ÝÞ公司关于安集微电子科技P上海Q股份有限公司
2026年半年度持8Ô导ÕÖ报告新Û财经g新ÛM " 
hRR|Q¢//mTnPh.mnanSP.Qina.STm.Sn/STZ|/OiPi/OCAgAªªAuªªPRinDPRaiª.|h|ki«D1259r202~QRTSli«Dhrr019

安集科技P688019Qg股�行�，行�Ñ页g中财M " hRR|Q¢//ruTRP.Sm.Sn/ruTRP.aQ|jk
SªiPnRD|S~ªmDQamPggn~QRTSli«D9==5s

安集科技P688019Qg股�行�，行�Ñ页g中财M " hRR|Q¢//ruTRP.Sm.Sn/ruTRP.aQ|jk
SªiPnRD|S~ªmDhggQRTSl~QRTSli«D9==5s~uRmgQTuZSPDT|Pnai

安集科技P688019.SSQ êßà - ãahTT股市 " hRR|Q¢//Ri.QRTSl.hahTT.STm/ruTRP/hrr019.SSkuRmgQTuZSPDT|Pnai

安集科技P688019Q股�最新价格行�,实时ê:Í,股价分析Ð6g®为财� InOPQRing.STm — 
hRR|Q¢//Sn.inOPQRing.STm/PruiRiPQ/an©i-miSZTPªPSRZTniSQ-RPSh-ST-ªR«kuRmgQTuZSPDT|Pnai

An©i MiSZTPªPSRZTniSQ TPSh CT LR« Phrr019QáÌâ格 - InOPQRing.STm — hRR|Q¢//hl.inOPQRing.STm/PruiRiPQ/an©i-
miSZTPªPSRZTniSQ-RPSh-ST-ªR«-hiQRTZiSaª-«aRa

安集科技P688019Q股�行�ê:技术分析g未来Ð6g2ñã�建议g®为财� InOPQRing.STm — 
hRR|Q¢//Sn.inOPQRing.STm/PruiRiPQ/an©i-miSZTPªPSRZTniSQ-RPSh-ST-ªR«-RPShniSaªkuRmgQTuZSPDT|Pnai

股�行�快报：安集科技（688019）9月11日主力资金净ñ出 1045.41万元g主力研>g股�g证券之Y " 
hRR|Q¢//4g.QRTSlQRaZ.STm/«PRaiª/RA202h091100044s4=kuRmgQTuZSPDT|Pnai

安集科技P688019Q 最新动态g
10g同;<金{�务M " hRR|Q¢//@aQiS.10©rla.STm.Sn/hrr019/in«Pj.hRmªk
uRmgQTuZSPDT|Pnai

安集科技P688019Q - 两年内主要股东 - 股�行�中心 - ÙÚ证券 " hRR|Q¢//r.QRTSl.QThu.STm/Sn/hrr019/shg«g2.QhRmªk
uRmgQTuZSPDT|Pnai

本报告由AI基于公开ä�信息自动检索、整理并生成，信息截至 截至2026年9月11日收盘；2026年9月12日为周六，
A股无交易，故最新有效收盘日为2026年9月11日。，可能存在时效性差异，具体数据请以公司Ñ�公告及q�数据�端
为准。本报告仅为信息整理与研>参考，不构成Þå投资建议，投资者应;Þ判断并自行Ò<投资风险。


